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현재의 집적회로는 그 응용범위가 계속 넓어지고 새로운 기술이 요구되어 짐에 따라 발전을 거

듭하고 있으며, 기기의 소형화 및 경량화에 관하여 그 중요성이 대두대고 있다. 일반적으로 사용

되는 Sn-Cu계 솔더볼은 융점이 낮으며 전기적 전도성이 우수하지만 무거우며 크기가 크다. 플

라스틱 솔더볼은 플라스틱 표면에 구리와 주석을 따로 피복하여 전기적 전도층과 솔더층을 따

로 두어 전기적 전도성을 높이며 경량화 하고 있다. 하지만 플라스틱 솔더볼은 플라스틱위에 이

중의 금속층을 형성하기 때문에 열응력이 발생하며 파단의 원인이 되기도 한다. 파단의 현상은 

일반적으로 열충격 실험을 사용하지만 시간과 비용이 많이 들기 때문에 이 논문에서는 플라스

틱 솔더볼의 열응력을 컴퓨터시뮬레이션을 이용하여 사용하여 열응력을 해석하여 솔더볼의 안

정성을 높이며 솔더볼 설계 인자를 찾을 수 있었다.   




